
























专利名称(译) <无法获取翻译>

公开(公告)号 JPWO2008093704A5 公开(公告)日 2011-01-06

申请号 JP2008556130 申请日 2008-01-30

[标]申请(专利权)人(译) 精工电子有限公司

申请(专利权)人(译) 精工电子有限公司

[标]发明人 松平努

发明人 松平 努

IPC分类号 G09F9/00 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/1333 G02F2001/133302 G02F2201/503 G02F2201/54 G02F2202/28 H04M1/0266

FI分类号 G09F9/00.302 G02F1/1333

F-TERM分类号 2H189/AA53 2H189/AA55 2H189/AA58 2H189/AA64 2H189/AA70 2H189/BA10 2H189/BA11 2H189
/HA02 2H189/HA11 2H189/LA01 2H189/LA02 2H189/LA19 5G435/AA09 5G435/BB00 5G435/BB12 
5G435/EE13 5G435/FF08 5G435/GG43 5G435/HH02 5G435/HH05 5G435/HH18

代理人(译) 健太郎久原
内野 则彰
木村信行

优先权 2007021324 2007-01-31 JP

其他公开文献 JP5315064B2
JPWO2008093704A1

摘要(译)

为了防止由于厚度减小而引起的液晶面板的耐负载性的降低，使用光学
粘合剂将强化玻璃完全粘合到液晶面板的正反两面或一个表面上， 并
且，将因压力而使液晶面板单独破裂的翘曲量设定为与强化玻璃的情况
相同。
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